
Missione in Cina per la fiera
“China  International  Import
Expo”: novembre 2025″
Rete Ufficio Estero e Confapi nazionale organizzano dal 4 al 9
novembre  2025  la  missione  in  Cina  per  la  fiera  “China
international  import  expo”  che  si  terrà  a  Shanghai.  
 

“CIIE”  è  la  fiera  più  importante  in  Cina  dedicata
esclusivamente a beni e servizi stranieri che vogliono entrare
nel mercato cinese.
È una manifestazione fortemente promossa dal Governo Cinese
per  incentivare  la  crescita  dell’importazione  sul  mercato
nazionale di produzioni di alta qualità dall’estero.

Il personale multilingue di Rete Ufficio Estero e Asia Help
Desk Confapi saranno a disposizione per coordinare la visita e
supportare  i  partecipanti  in  caso  di  esigenza  di
interpretariato.

In allegato è possibile scaricare la presentazione della fiera
e il modulo di adesione che deve essere compilato e inviato
entro il 5 agosto a s.frusca@ufficioestero.it.

(SF/am)
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_Modulo_di_Adesione_Visita_Fiera_CIIE_-_Confapi.pdf
Download

https://confapi.lecco.it/circolari/missione-in-cina-per-la-fiera-china-international-import-expo-novembre-2025/
https://confapi.lecco.it/circolari/missione-in-cina-per-la-fiera-china-international-import-expo-novembre-2025/
https://confapi.lecco.it/circolari/missione-in-cina-per-la-fiera-china-international-import-expo-novembre-2025/
https://confapi.lecco.it/wp-content/uploads/2025/07/10603_Rete_Ufficio_Estero_-_Presentazione_Fiera_CIIE.pdf
https://confapi.lecco.it/wp-content/uploads/2025/07/10603_Rete_Ufficio_Estero_-_Presentazione_Fiera_CIIE.pdf
https://confapi.lecco.it/wp-content/uploads/2025/07/10605_Rete_Ufficio_Estero_-_Modulo_di_Adesione_Visita_Fiera_CIIE_-_Confapi.pdf
https://confapi.lecco.it/wp-content/uploads/2025/07/10605_Rete_Ufficio_Estero_-_Modulo_di_Adesione_Visita_Fiera_CIIE_-_Confapi.pdf
https://confapi.lecco.it/wp-content/uploads/2025/07/10605_Rete_Ufficio_Estero_-_Modulo_di_Adesione_Visita_Fiera_CIIE_-_Confapi.pdf

